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[bookmark: _Toc110350226]Objectifs du projet
[bookmark: _Toc246667056][bookmark: _Toc250646125][bookmark: _Toc110350227]Objectifs technologiques
Le projet OMMIC, pour Outils Mutualisés pour la Microélectronique, a pour but d’offrir une infrastructure informatique commune à l’ensemble des concepteurs microélectronique de l’IN2P3 (entre 30 et 40 ETP). Le but de cette infrastructure est de fournir aux équipes de conceptions microélectronique de l’IN2P3 deux ressources. La première est une ressources matérielle informatique mutualisée. En effet, certaines étapes de conception nécessitent pendant quelques temps un nombre important de CPU ou une quantité de RAM importante, requérant du matériel couteux. La deuxième ressource est logicielle avec la configuration et l’installation de programmes spécifiques à la microélectronique. Cette dernière ressource est difficilement transférable aux services informatique par la connaissance approfondie et spécifique nécessaire à la configuration des logiciels. Ce projet se fonde sur une partie du travail du projet OMME permettant d’évaluer la faisabilité d’une telle structure. Un cahier des charges fonctionnel complète ce document.
[bookmark: _Toc110350228]Estimation du TRL (Technology Readiness Level)
Dans ce chapitre figure l’estimation du TRL de départ, du TRL courant (avancement du projet) et du TRL final. La métrique est décrite ci-après.
	Niveau
	Définition
	Nom synthétique

	TRL1
	Principes de base observés et identifiés
	Principe de base

	TRL2
	Concept technologique et/ou application formulés
	Application formulée

	TRL3
	Preuve du concept analytique et preuve expérimentale de la fonction et/ou de la caractéristique critique
	Preuve du concept

	TRL4
	Vérification fonctionnelle en environnement de laboratoire au niveau composant et/ou maquette
	Validation fonctionnelle

	TRL5
	Vérification  en  environnement  représentatif de  la  fonction  critique  au  niveau  composant  et/ou maquette
	Modèles à échelle réduite

	TRL6
	Démonstration  en  environnement  représentatif  des  fonctions  critiques  de  l’élément  au  niveau modèle
	Validation de la conception

	TRL7
	Démonstration en environnement opérationnel de la performance de l’élément au niveau modèle
	Qualification d’un modèle

	TRL8
	Système réel développé et jugé apte à l’expérience
	Qualification du système réel

	TRL9
	Système réel ayant été utilisé à l’identique et avec succès lors d’une expérience dans l’environnement idoine.
	Opération du système réel


Echelle des TRLs (définition basée sur la norme ISO 16290:2013)
TRL initial : (colorer la case correspondant à votre TRL initial)
	TRL1
	TRL2
	TRL3
	TRL4
	TRL5
	TRL6
	TRL7
	TRL8
	TRL9


Le projet OMME a permis de valider le fonctionnement et l’utilisation d’une infrastructure informatique commune. Cependant, aucun projet n’a été mené complètement sur cette plateforme et permettant de définir un TRL supérieur. 
TRL courant : (colorer la case correspondant à votre TRL actuel)
	TRL1
	TRL2
	TRL3
	TRL4
	TRL5
	TRL6
	TRL7
	TRL8
	TRL9


Demande initiale
TRL final : (colorer la case correspondant à votre TRL final)
	TRL1
	TRL2
	TRL3
	TRL4
	TRL5
	TRL6
	TRL7
	TRL8
	TRL9


A la fin du projet l’infrastructure doit être capable d’accueillir l’ensemble des concepteurs microélectronique de l’IN2P3.
[bookmark: _Toc110350229]Description des taches - responsabilités - organisation
Le projet se déroulera en trois phases sur une durée de 36 mois. La première consistera à mettre en place l’infrastructure matérielle et logicielle (environ 12 mois), la deuxième à éprouver l’infrastructure sur un projet de conception réel de taille intermédiaire (environ 8 mois dépendant du projet choisi), tandis que la dernière consistera à une monté en charge progressive en prenant en compte les différentes contraintes (sur une durée d’environ 24 mois). Les deux premières phases auront une période de recouvrement lors de la mise en place de solutions complémentaires.
[bookmark: _Toc110350230]Description des travaux techniques
Les travaux sont découpés en 4 parties : l’infrastructure, la documentation, le logiciel et le déploiement. L’infrastructure consiste à la mise à disposition d’ordinateurs au Centre de Calcul de l’IN2P3, après la définition des besoins. 
La documentation est une partie importante puisque pour une utilisation optimale de cette infrastructure par les administrateurs ou les utilisateurs, qui se trouvent dans des sites différents, ils doivent pouvoir trouver une information fiable et de qualité par eux-mêmes. La tâche de documentation est découpée en deux parties, celle concernant la documentation générale (DMP, charte, …) et celle concernant l’EDA (conception, fonderies, dépôt et calculs déportés). La description du DMP est primordiale, puisque l’utilisateur doit connaître la politique de sauvegarde des données pour en assurer la pérennité. Une version provisoire du DMP sera écrite dès le début du projet puisqu’il influencera la configuration de l’infrastructure. La documentation EDA doit comporter un volet administrateur et un utilisateur. Elle ne concerne pas l’utilisation des logiciels de conception mais uniquement leur configuration dans l’environnement.
La partie logicielle concerne l’installation et la configuration des logiciels de conception. Elle est découpée en 4 parties. Les deux premières parties, à savoir la conception et les fonderies, sont primordiales au démarrage du déploiement. En effet, elles concernent l’installation des logiciels de conception et des PDK qui sont la partie fournie par les fonderies pour configurer les outils à l’utilisation de leurs procédés de fabrication. Les deux dernières parties concerne la configuration d’un dépôt de design et les calculs déportés pour les conceptions très demandeuses en ressources de calculs. Cette dernière est facultative, mais une évaluation de la faisabilité est nécessaire. Une part du travail de ces différentes étapes sera la formation d’un CDD IE qui est demandé dans le cadre de ce projet. En effet, l’installation et la maintenance d’une telle infrastructure nécessite un ETP. Cette charge pourrait être répartie entre les différentes structures de microélectronique de l’IN2P3, mais elles doivent continuer à maintenir leur infrastructure informatique locale en même temps que le déploiement de OMMIC et ne permet donc pas de dégager le temps nécessaire à un projet de cette ampleur. Cependant la contribution de ces acteurs, notamment par leur savoir-faire, sera primordiale à la réussite de ce projet.
La dernière phase concerne le déploiement de l’infrastructure, une première partie nommée projet test se fera rapidement après les étapes EDA conception et fonderies. Elle consiste en un projet de conception de l’IN2P3 de taille intermédiaire qui sera choisi en fonction des PDK installés. Elle permettra de valider et de corriger les choix de l’infrastructure. Ensuite une phase de déploiement progressive en 2 à 4 étapes à répartir en fonction des technologies, des laboratoires et du nombre de concepteurs, permettras une montée en charge de l’infrastructure.
[bookmark: _Toc110350231]Responsabilités
Les responsabilités ne sont pas encore définies, mais en dehors de la tâche infrastructure dont le profil doit plutôt être informaticien, le reste des tâches ont un profil microélectronicien.
[bookmark: _Toc110350232]Organisation
[image: ]
Organigramme simplifié du projet OMMIC
[bookmark: _Toc110350233]Analyse des risques du projet
L’analyse de risque est simplifiée pour les projets de R&Ts. Il s’agira de recenser 3 à 5 risques principaux. Leur évaluation sera faite de façon plus sommaire que les canons habituels (voir le référentiel) :
· Description du risque
· Actions en réduction de risque
· Responsable d’action
· Criticité = Sévérité (impact) x Probabilité (évaluation simplifiée).
· Tendance
Le tableau ci-dessous illustre les risques. Il sera rempli au préalable et maintenu à jour pendant le projet.
	Risques
	Actions
	Responsables
actions
	Criticité
	Tendance

	Complexité de connexion à l’infrastructure
	Documentation
Un seul type de connexion supporté
	M. X
	
	

	Complexité d’utilisation de l’infrastructure
	Documentation
Script de configuration
	Mme Y
	
	

	Performance
	Benchmark
	M. X
	
	

	Réactivité
	Benchmark
	M. X
	
	


[bookmark: _Toc110348818]Tableau 1: Risques
[bookmark: _Toc110350234]Ressources humaines
Tableaux nominatifs à remplir. Cependant détail des RH souhaitées :
· Responsable de projet : 50%
· CDD IE microélectronique : 100 %
· Experts divers : 200-300%
[image: ]
[bookmark: _Toc110348819]Tableau 2: chercheurs et enseignant-chercheurs IN2P3 impliqués dans le projet
[image: ]
[bookmark: _Toc110348820]Tableau 3: ingénieurs et techniciens IN2P3 impliqués dans le projet
[image: ] 
[bookmark: _Toc110348821]Tableau 4 : personnels autres qu’IN2P3 impliqués dans le projet
[bookmark: _Toc110350235]Ressources financières
[image: ]
[bookmark: _Toc110348822]Tableau 5: ressources financières de l’IN2P3
[bookmark: _Toc110350236]Validation des laboratoires participants et visas
	Le projet a-t-il été évalué par un Conseil Scientifique de Laboratoire ?
	OUI/NON

	Si OUI mettre les principales conclusions de ce CSL en quelques lignes 






	Nom du Laboratoire
	Nom du Directeur
	Visa

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Remarque : Les signatures et visa seront apposés sur la version PDF du document final. La version PDF seule sera envoyée ou déposée sous ATRIUM.
[bookmark: _Toc110350237]Bilans des activités
Ce chapitre sera mis à jour année après année. On y décrira le bilan des activités de l’année passée et l’évolution du projet avec ses difficultés, ses risques, ses réussites, …
[bookmark: _Toc110350238]Bilan année N
Votre description.
[bookmark: _Toc110350239]Bilan année N+1
Votre description.
[bookmark: _Toc110350240]Bilan année N+2
Votre description.
[bookmark: _Toc110350241]Conclusions et bilan général
Ce chapitre conclusif sera rédigé à la fin du projet et fera un bilan synthétique de celui-ci. Il pourra aussi introduire des perspectives.
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Nom des personnesStatut202020212022

Total (FTE)

Laboratoire 1

50%55%55%

1,60

M. X50%50%50%

M. Z0%5%5%

Laboratoire 240%40%40%

1,20

M. X30%30%30%

Mme Y.10%10%10%

Laboratoire 35%5%5%

0,15

M. X5%5%5%

Laboratoire 440%20%20%

0,80

Mme Y.20%10%10%

M. Z20%10%10%

TOTAL (FTE)1,351,201,203,75
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202020212022

Total

Equipements

- €                         - €                       - €                 

- €                

Fonctionnement7 000 €                     2 000 €                   - €                 

9 000 €             

Fluides, électricité

Nettoyages, propreté

Moyens informatiques3 000 €                     

Petits matériels

Préstation4 000 €                     2 000 €                   

Missions5 000 €                     5 000 €                   5 000 €             

15 000 €           

Missions5 000 €                     5 000 €                   5 000 €             

Personnels40 000 €                   40 000 €                 40 000 €           

120 000 €         

IE microélectronique40 000 €                   40 000 €                 40 000 €           

TOTAL52 000 €            47 000 €           45 000 €      144 000 €         
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